
대표적인 용도 소개 

- 소재 절단 : 특수금속, 세라믹, 자성, 반도체, 생체재료, 시멘트 등 

- 부품 절단 : PCB 기판, 센서, 전기전자, 귀금속 및 의공학 부품 등 

- 시편 절단 : SEM, TEM, SIMS, AFM, EBSD 등 

“경제적인 가격” 
“다양한 소재 및 부품 정밀 절단(Non-Chipping)” 
 

 다이아몬드 와이어 절단기 를 소개합니다.  

Cut D 202A  
Diamond Wire Saw 



• 초 정밀 절단기 
  → 와이어 굵기 : 0.45mm π  
  → 각도 조절 가능 (360º)  
  → 절단 시편 가능 크기 : 50X50 ㎜ 
 
• 터치 스크린 제어 방식 
  → 원하는 두께를 설정하여 연속으로 자동 절단(슬라이스 최대 99개) 
 
• 현미경 또는 프리즘 장착 
  → 보다 정확하고 정밀한 절단이 가능 .  

장비 상세 컨트롤 가능 

※ 더 자세한 자료 및 견적서 또는 장비 시험 절단이 필요하싞 분은  
아래의 연락처로 문의 주시면 친절히 대응해  드리도록 하겠습니다.  

각도 조절가능  


